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二、说明、目录、图表目录

       中国是发展中的大国，在应用方面中国一直保持与国际上DSP技术相同步的态势。从1980

年代DSP面世开始，中国就有单位应用、销售DSP芯片，主要用于国防和高技术产品，也有个

别学校开设DSP课程。到1990年代中期美国TI公司和AD公司大力在中国推行大学计划，建

立DSP中心和实验室，向这些中心和实验室赠送各种DSP开发工具和软件，加快培养DSP人才

；与此同时他们还与企业加强合作，建立联合的DSP实验室，对企业中推动DSP的应用起了很

好的作用。随着中国社会数字化、信息化的进展和中国经济的持续稳定增长，刺激了电子信

息产业和市场的快速发展，推动了DSP的广泛应用。 

       2014年中国市场上，移动电话、数码相机等DSP产品的主要应用领域走势良好，需求旺盛

，成为推动中国DSP市场持续增长的主要因素。目前，世界通信产业逐步从固定通信向移动

通信转移，而移动通信作为朝阳产业必将为全球经济注入巨大活力，越来越多的投资者看好

并参与其中。近两年，欧美移动通信市场进入需求衰退期，因此全球移动电话制造商纷纷将

目光集中在中国市场。2015年中国将继续保持了良好的发展态势，进一步成长为全球最大的

移动电话市场，并带动了中国DSP市场的高速增长。中国新兴的数字消费类电子产品进入增

长活跃期，市场呈现高增长态势，用户认知率和普及率大幅度提高，数字消费市场的高速增

长带动了DSP市场的高速发展。此外，计算机、通信和消费类电子产品的数字化融合也为DSP

提供了进一步的发展机会。

       2012年全球DSP芯片产量已经破百亿片，到2014年DSP芯片产量达到124.95亿片。目前，

在VoIP、Internet Audio、DSL、Cable Modem、4G、数字相机和马达控制等需要实时处理大量

数据的应用中都可见到DSP的身影。中国DSP市场的主要应用集中在移动电话领域，然而随着

中国数字消费类产品需求的大幅增长，以及DSP对数字信号高速运算与同步处理能力的提高

，DSP的应用领域将逐渐从移动电话领域扩展到新型数字消费类领域，从而应用领域横跨3C,

且分布将日趋均衡。DSP芯片在数字消费类产品中主要从事图像压缩与传输等图像信号的处

理，语音的编码、合成、识别及高保真等语音信号的处理及通信信号的调制解调、加密、多

路复用、扩频、纠错编码等处理。DSP在2010年到2014年仍将继续保持稳定的增长。其中，我

国移动电话的产销量的持续增长将仍是其主要推动因素，而且未来几年增长趋势还将继续保

持下去。从其他应用领域来看，随着DSP芯片的品种和技术档次不断提高，以及向多功能化

、高性能化、低功耗化方向发展。
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